
LX2160A：用于空间、航空航天和军工领域的高可靠任务关键型AI系
统的16核ARM® Cortex®-A72

先进的16核64位ARM处理器，具有高达200000 DMIPs的计算能力。支持WRIOP，可处理高速外设，包括100 
GbE、多个PCIe Gen3.0、硬件L2切换、100 Gbps解压缩/压缩的DPAA2和50 Gbps的加密引擎。此外还有双CAN接

口、UART、SPI和I2C。它可用于空间、航空航天和军工领域的多种边缘计算应用以及高端高速通信。

目标应用

LX2160A处理器非常适合一系列需要高速多核CPU、包处理
性能、高速接口（如100Gb以太网）、多个PCIe Gen3.0和
SATA控制器的嵌入式应用。 

在空间领域，Teledyne e2v提供耐辐射版本的LX2160，可用
于边缘计算系统、单板计算机和其他设备和载荷的计算密集
型系统，以最佳的功耗实现星上人工智能。

在航空航天和军工领域，LX2160被广泛用于需要大量计算
的高集成度、高效系统。

概述

LX2160A多核处理器是Layerscape系列中性能最高的产品，包含16个Arm® Cortex®-A72核
心，以及用于L2/3包处理的数据路径加速优化、安全卸载、强大的流量管理和服务质量。这
款器件使用低功耗的FinFET工艺。 

高集成度可实现强大的性能，如100GbE、硬件L2切换、100 Gbps解压缩/压缩的DPAA2、50 
Gbps的加密引擎、多个PCIe Gen3.0和SATA控制器。

对于边缘计算，这款处理器可实现出色的计算性能、强大的包卸载和以太网控制器。

这款器件不仅支持高端高速的通信，也支持低速外设，可与多种外部设备连接，并基于接收的信息进行计算和处理。
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LX2160处理器框图和核心特点

Teledyne e2v致力于为高可靠性空间、航空航天和军工客户提供NXP的最先进的处理器。LX2160非常适合用于这些市场

中的要求严苛的应用。

下图展示了三代处理器(QorIQ® PowerPC P系列, T系列和Layerscape®)的DMIPS性能与相关项目类型的对比。

更多信息，请联系hotline-std@teledyne.com




